


































































































































专利名称(译) 用于转印的微型设备口袋

公开(公告)号 US20180286734A1 公开(公告)日 2018-10-04

申请号 US15/937450 申请日 2018-03-27

[标]申请(专利权)人(译) 艾克斯瑟乐普林特有限公司

申请(专利权)人(译) 的X CELEPRINT有限公司

当前申请(专利权)人(译) 的X CELEPRINT有限公司

[标]发明人 MEITL MATTHEW
RAYMOND BROOK
COK RONALD S
BOWER CHRISTOPHER ANDREW
BONAFEDE SALVATORE
RADAUSCHER ERICH
PREVATTE JR CARL RAY
TRINDADE ANTONIO JOSE MARQUES
MOORE TANYA YVETTE

发明人 MEITL, MATTHEW
RAYMOND, BROOK
COK, RONALD S.
BOWER, CHRISTOPHER ANDREW
BONAFEDE, SALVATORE
RADAUSCHER, ERICH
PREVATTE, JR., CARL RAY
TRINDADE, ANTONIO JOSE MARQUES
MOORE, TANYA YVETTE

IPC分类号 H01L21/683 H01L21/67 H01L25/075 H01L33/62 B65G47/91 B32B37/00

CPC分类号 H01L21/6835 H01L21/67144 H01L25/0753 H01L33/62 B65G47/91 B32B37/025 H01L2221/68318 
H01L2221/68363 H01L2221/68381 H01L2933/0066 B32B2457/14 H01L2221/6835 H01L2221/68354 
H01L2221/68368 H01L2224/75 Y10T428/24

优先权 62/477834 2017-03-28 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

从支撑基板微转移印刷微器件的方法包括提供微器件，在支撑基板中或
支撑基板上形成袋，在微器件或袋上提供释放层，可选地提供基层在与
微器件相对的释放层的一侧上，将微器件设置在袋中，在微器件和支撑
基板之间具有释放层，使得支撑基板或可选的基层的任何部分都不接触
利用微器件，蚀刻释放层以使微器件与支撑衬底或可选的基层完全分
离，提供具有适形的印模柱的印模，并将印模柱压在分离的微器件上以
粘附微器件 - 设置到印章柱，并从支撑基板上移除印模和微器件。
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